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Leiterplatten-Layout Vorschlag fur SMT Verpacktim Gurt n Anlehnung an DIN |EC 60286-3
PCB- ayout Pr oposal for SM tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 850 Stiick
08 12 packaging unit: 850 pcs
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Abspulrichtung -  reel off direction
\___ Kontaktbezeichnung bei Pin 1
2,21 003 _ | 5x1.27= 635 | contact marking at pin 1
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1 ?}é 075 005 | Kontaktbezeichnung performance level 1
€] §§§ 127 contact marking Kontaktbereich vergoldet
% i - s - - - mating area gold plating
Eg% é 10,77 s008 - Anschlussbereich verzinnt 4-6 um
i %é gs_ 846 - terminal area 4-6 um tin plating —
%5% gé’ B - Koplanaritét der Anschisse < 0,1 mm it Vegeling
FEoslt o coplanarity area of termination < 0,1 mm with locking mechanism
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